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株式会社ピーバンドットコム 

ピーバンドットコム、半導体・電子部品メーカーのロームとのAPI連携により 

「GUGEN Hub」でメーカー直販調達と基板実装をシームレスに接続 

～試作・小ロットでもメーカー直接調達が可能に！ 

BOM管理から保管・実装まで一気通貫でサポート～ 

 プリント基板のネット通販「P板.com」を運営する株式会社ピーバンドットコム（本社：東京都千代田

区、代表取締役社長：後藤 康進、東証スタンダード・名証メイン 3559、以下当社）は、ローム株式会社

（以下「ローム」）が提供する「ROHM Online Store」とAPI連携が完了したことをお知らせいたします。 

本連携により、当社が展開する電子製造プラットフォーム「GUGEN Hub（グゲンハブ）」上で、従来の

販売代理店経由の調達に加え、ローム製品の「メーカー直販」による購入が可能となります。さらに購入部

品は当社倉庫に直送・保管され、そのまま基板実装までスムーズに移行できる一気通貫の新たなサービス基

盤を実現いたします。 

 

https://ros.rohm.co.jp/


 

 

■ 本取り組みの背景とユーザーのメリット 

従来、電子部品のメーカー直接取引（直販）は、取引規模や諸条件のハードルが高く、試作開発や小ロッ

ト製造を行うユーザーにとっては利用しづらい傾向にありました。 

今回の「GUGEN Hub」と「ROHM Online Store」のAPI連携により、ユーザーがGUGEN Hub上でロー

ム製品を検索する際、当社を窓口として、ロームのメーカー在庫から直接部品を手配できるようになりま

す。これにより、試作開発や小ロット製造における部品調達の選択肢が広がります。 

 さらに、GUGEN Hub経由で購入された部品は当社倉庫へ直送・入庫され、在庫として一元管理されま

す。ユーザー自身で行っていた「部品受入れ・検品・保管・実装会社への配送作業」などの煩雑な手配工数

を削減し、そのままスムーズに「P板.com」の基板実装サービスへとつなげることができます。 

 

■主な連携内容と「GUGEN Hub」での事業効果 

 

■ 当社の強み・他社との差別化ポイント 

当社の強みは、「メーカー直販による部品調達を、その先の基板実装までシームレスにつなげられる点」

です。単にEC上で部品を販売・購入できるサービスとは異なり、BOM（部品表）管理を起点として、購入

した部品の受入れ・保管・基板製造・実装までをWeb上で一気通貫に完結させます。部品調達に伴う顧客側

のバックオフィス業務や物流コストを徹底的に削減し、試作・量産開発の初速を飛躍的に高めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携 GUGEN Hubで実現できること 期待される事業効果 

ローム製品の 

メーカー直販API連携 

GUGEN Hub上からローム製品をメー

カー直販で購入可能になり、直販・販

売代理店のマルチ調達を実現。 

部品検索・購入件数の増加および部品

調達売上の拡大。 

倉庫自動直送＆保管・

基板実装連携 

購入部品は自動で当社倉庫へ入庫・保

管され、そのまま基板実装へとシーム

レスに連携。 

部品調達を起点とした基板製造・実装

サービスへの波及・転換率（CVR）向

上。 



 

 

■今後の展開 

今回のロームとのAPI連携は、GUGEN Hubに「メーカー直販」という新たな調達チャネルを組み込む戦

略的施策です。また、当社の製造案件に対する部品調達案件比率は4.2％から6.2％へ上昇しており、サービ

ス間の相互利用も拡大しています。今回の連携を通じて、この相乗効果をさらに高め、部品調達事業の成長

と基板製造・実装サービスへの波及を加速させてまいります。 

当社は、単なる電子部品の販売にとどまらず、BOMを起点に「部品調達・在庫管理・基板製造・実装」

をつなぐことで、ハードウェア開発に必要なあらゆる工程を「GUGEN Hub」の上に集約し、ものづくり産

業を支える絶対的なプラットフォームとしてのポジションを確立してまいります。 

 

■代表取締役社長 後藤康進 コメント 

当社の部品調達売上高は、2027年3月期第1四半期において前年同期比87.0％増と大幅に伸長し、当社の

成長を支える事業の一つとなっています。今回のローム様とのAPI連携は、販売代理店経由に加え「メーカ

ー直販」という新たな選択肢を試作・小ロット開発者の方々にも開く画期的な取り組みです。 

当社は中期経営計画に基づき、基板ECの枠を超えて「電子製造プラットフォーム（GUGEN Hub）」へ進

化を加速させています。部品調達から保管、そして基板実装までを一気通貫でつなぐ本サービスを通じて、

エンジニアの皆様の業務負担を圧倒的に削減し、日本のものづくり革新と当社の企業価値向上を強力に推進

してまいります。 

 

【会社概要】 

■ローム株式会社 

 ロームは、1958年（昭和33年）設立の半導体・電子部品メーカーです。自動車・産業機器のほか、民

生・通信など多様な市場に対し、グローバルに展開している開発・営業ネットワークを通じて、品質と信頼

性に優れたLSIやディスクリート、電子部品を供給しています。 

 所在地：〒615-8585 京都市右京区西院溝崎町21 

 公式サイト：https://www.rohm.co.jp/ 
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■株式会社ピーバンドットコム 

 「アイデアと探究心で、"あたりまえ"を革新する。」をパーパスに、プリント基板ネット通販「P板.co

m」を展開。基板の設計・製造・部品実装をワンストップで提供し、試作から量産まで30,000社超の取引

実績を有しています。 

 所在地：〒102-0076 東京都千代田区五番町14 五番町光ビル4F 

 代表取締役社長：後藤 康進 

 公式サイト：https://www.p-ban.com/corporate/ 

 

■本件に関するお問い合わせ先 

 株式会社ピーバンドットコム 

 電話番号：03-3261-3431 

 E-mail：ir@p-ban.com 

 問い合わせフォーム：https://www.p-ban.com/corporate/ir/contact_form.html 

 X：https://x.com/pban_ir 

 IRメールマガジン：https://www.p-ban.com/corporate/ir/alert.html 

 note：https://note.com/p_ban_ir   
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